1. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija, gaunama maišant
a) silicio dioksido mikrodaleles, apimančias įkapsuliuotą agentą, išskyrus patį silicio dioksidą, ir kurių skersmuo yra tarp 1 µm ir 300 µm kaipo toks, arba suspensiją, su

b) silicio dioksido zoliu, kuriame kietosios dalelės yra ≤ 50 nm; kur

i) minėtame silicio dioksido zolyje kietos medžiagos kiekis yra 0,65–5 masės%,

ii) minėta silicio dioksido hidrogelio kompozicija apima nuo 30 iki 85 masės% minėtų silicio dioksido mikrodalelių, ir 

iii) minėta silicio dioksido hidrogelio kompozicija yra sumažinanti klampumą.

2. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal 1 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad silicio dioksido zolyje kietos medžiagos kiekis yra ≤ 3 masės% ir pageidautina ≤ 1 masės%.

3. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal 1 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad silicio dioksido zolyje sausos medžiagos kiekis yra 1-5 masės%.

4. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad silicio dioksido mikrodalelės apima nuo 0,1 iki 70 masės%, pageidautina nuo 0,3 iki 50 masės%, ir labiausiai pageidautina nuo 1 iki 30 masės% įkapsuliuoto agento.

5. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad silicio dioksido mikrodalelių skersmuo yra tarp 1 µm ir 100 µm, pageidautina 1 µm ir 30 µm ir labiau pageidautina 1 µm ir 20 µm.

6. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad hidrogelio kompozicija apima nuo 30 iki 80 masės%, pageidautina nuo 50 iki 80 masės% silicio dioksido mikrodalelių.

7. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad kompozicijos kietos medžiagos kiekis yra nuo 20 masės% iki 75 masės%, pageidautina nuo 30 masės% iki 60 masės% ir labiausiai pageidautina nuo 40 masės% iki 55 masės%.

8. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad tamprumo modulis, išmatuotas esant svyruojančiajai šlyčiai mažu kampu tiesinėje viskoelastinėje srityje, yra <300 kPa, pageidautina < 100 kPa ir labiausiai pageidautina < 30 kPa.

9. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad įkapsuliuotas agentas yra fluoresceinas.

10. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį iš 1-8 punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad įkapsuliuotas agentas yra biologiškai aktyvus agentas.

11. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal 10 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad biologiškai aktyvus agentas yra aktyvusis farmacinis ingredientas, AFI.

12. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal 11 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad AFI yra nimodipinas.

13. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad įkapsuliuoto agento tirpumas vandenyje yra ≤ 10 mg/ml, labiau pageidautina ≤ 1 mg/ml, dar labiau pageidautina ≤ 0,3 mg/ml, dar labiau pageidautina ≤ 0,1 mg/ml, ir labiausiai pageidautina ≤ 0,03 mg/ml.

14. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad įkapsuliuoto agento molekulinė masė yra ≤ 10 000, pageidautina ≤ 3 000, labiau pageidautina ≤ 1 000, labiausiai pageidautina nuo 100 iki 500.

15. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad silicio dioksido mikrodalelės yra parinktos iš grupės, susidedančios iš purškiamų sausų silicio dioksido mikrodalelių, silicio dioksido pluošto fragmentų ir suformuotų arba išlietų silicio dioksido monolitų, kaip tokių, arba susmulkintų.

16. Silicio dioksido hidrogelio kompozicijos pagal bet kurį iš 1-15 punktų panaudojimas kaip injekcinės kompozicijos.

17. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal bet kurį iš 1-15 punktų, skirta įkapsuliuoto agento įvedimui.

18. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal 17 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad įvedimas yra parenteralinis arba implantuojamas.

19. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal 18 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad įvedimas yra parenteralinis ir parinktas iš grupės, susidedančios iš intraveninio, intraarterinio, intrakardinio, vietinio, transderminio, intraderminio, poodinio, intramuskulinio, intraperitoninio, intracerebrinio, intracerebroventrikulinio, intratekalinio, į kaulus, į sąnarius, intraokulinio, intrasternalinio, intravezikalinio ir intrakaverninio.
20. Silicio dioksido hidrogelio kompozicijos gamybos būdas, kur silicio dioksido mikrodalelės, apimančios biologiškai aktyvų agentą, išskyrus patį silicio dioksidą, ir kurių skersmuo yra nuo 1 µm iki 300 µm kaipo toks, arba suspensija, yra sumaišomi su silicio dioksido zoliu, kur kietosios dalelės yra ≤ 50 nm; kur
i) minėtame silicio dioksido zolyje kietos medžiagos kiekis yra 0,65–5 masės%,

ii) minėta silicio dioksido hidrogelio kompozicija apima nuo 30 iki 85 masės% minėtų silicio dioksido mikrodalelių, ir 

iii) minėta silicio dioksido hidrogelio kompozicija yra sumažinanti klampumą.
21. Būdas pagal 20 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad silicio dioksido zolyje kietos medžiagos kiekis yra ≤ 3 masės% ir pageidautina ≤ 1 masės%.

22. Silicio dioksido hidrogelio kompozicija pagal 20 punktą, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad silicio dioksido zolyje sausos medžiagos kiekis yra 1-5 masės%.

23. Būdas pagal bet kurį ankstesnį iš 20-22 punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad silicio dioksido mikrodalelės apima nuo 0,1 iki 70 masės%, pageidautina nuo 0,3 iki 50 masės%, ir labiausiai pageidautina nuo 1 iki 30 masės% įkapsuliuoto agento.

24. Būdas pagal bet kurį ankstesnį iš 20-23 punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad silicio dioksido mikrodalelių skersmuo yra tarp 1 µm ir 100 µm, pageidautina tarp 1 µm ir 30 µm, ir labiau pageidautina tarp 1 µm ir 20 µm.

25. Būdas pagal bet kurį ankstesnį iš 20-24 punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad hidrogelio kompozicija apima nuo 30 iki 80 masės%, pageidautina nuo 50 iki 80 masės% silicio dioksido mikrodalelių.

26. Būdas pagal bet kurį ankstesnį iš 20-25 punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad kompozicijos kietos medžiagos kiekis yra nuo 20 masės% iki 75 masės%, pageidautina nuo 30 masės% iki 60 masės%, ir labiausiai pageidautina nuo 40 masės% iki 55 masės%.

27. Būdas pagal bet kurį ankstesnį iš 20-26 punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad silicio dioksido mikrodalelės yra paruošiamos panaudojant zolio-gelio procesą.

28. Būdas pagal bet kurį iš 20-27 punktų, c h a r a k t e r i z u o j a m a s tuo, kad silicio dioksido mikrodalelės yra parinktos iš grupės, susidedančios iš purškiamų sausų silicio dioksido mikrodalelių, silicio dioksido pluošto fragmentų ir suformuotų arba išlietų silicio dioksido monolitų, kaip tokių, arba susmulkintų.
